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F I C H E  T E C H N I Q U E

Panne de reprise à fente
pour puce 1206/1210 série
SMTC 357 °C - Metcal
SMTC-002

Réf. article WL13725 Fabricant Metcal

 
La fente de cette cartouche de reprise correspond aux boîtiers
1206 et 1210 et chauffe les deux extrémités simultanément. Avec
une température de panne fixe de 357 °C, l'apport de chaleur
reste bref et sans risque pour le stratifié. Compatible avec les
pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E de la série Metcal MX.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position Non

Poids 0.1 kg

Kein Produktbild

DESCRIPTION

Les boîtiers puce de plus grande taille accumulent davantage de chaleur et se libèrent mal avec une
panne simple. Cette cartouche de la série SMTC entoure les boîtiers 1206 et 1210 d'une fente tout
en maintenant 357 °C de température de panne.

AVANTAGES

Géométrie de travail fente, adaptée aux puce 1206/1210
Température de panne constante de 357 °C grâce au chauffage par induction SmartHeat, sans
étalonnage
Temps de contact court qui préserve les composants sensibles et le stratifié de la carte
Changement de cartouche sans outil sur les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article WL13725

Fabricant Metcal

Réf. fabricant SMTC-002

Modèle SMTC-002

Série de produits série SMTC
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Forme de la panne fente

Température de panne 357 °C

Pièce à main compatible MX-H1-AVA, MX-RM3E

Unité de vente pièce

Poids 0,1 kg

APPLICATIONS

Retouche de résistances, condensateurs et diodes puce 1206 et 1210 sur cartes de série, prototypes
et travaux de réparation.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La cartouche s'adapte aux pièces à main Metcal MX-H1-AVA et MX-RM3E de la série MX et se change
sans outil. Livraison d'une cartouche de reprise SMTC-002, unité de vente la pièce.


